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“三维成像技术及应用”专题

前　　言

数字经济和万物互联时代对数据和信息的获取与呈现方式提出了新的需求，使用三维数据和信息替

代二维数据来有效提高视觉感知能力、增强感受体验度是目前科技的主要发展趋势之一。以目标场景的

深度信息为核心特征，实现快速、高清、真实的三维数据获取和呈现，可以突破传统二维成像和显示中真实

性和沉浸性不足的技术瓶颈，推动信息技术革新，使之更好地应用于消费电子、在线教育、远程医疗、先进

制造和智能交通等重要领域，服务于国家战略和产业发展需求。近年来，结构光三维成像、相机阵列成像、

激光雷达、单像素成像、单光子成像、全息成像和光场成像等重建物体和场景三维信息的技术在原理与方

法、器件与算法、系统与应用等层面正获得突破性进展，展示和彰显着三维成像技术的无限可能。此外，计

算机断层扫描、光学相干层析扫描和核磁共振成像等技术对获取物体内部结构的三维信息、实现精准检测

诊断也发挥着至关重要的作用。

当前，随着激光与光电子产业蓬勃发展，三维成像技术的产学研用齐头并进，成效显著。三维成像技

术的速度和精度得到了跨越式发展，研究成果已经获得了国内外学术界和产业界的高度关注，相关技术和

仪器在产业界得到了大规模应用。为了进一步加强学术交流，推动三维成像技术的发展，集中展示三维成

像技术领域的最新研究进展，《激光与光电子学进展》推出“三维成像技术及应用”专题，共收录 34篇高质量

论文，其中包括 13篇特邀综述和 17篇特邀研究论文，内容涵盖了结构光三维成像、光学相干层析成像、三

维层析显微成像、数字全息显微成像、表面形貌三维测量、增强现实显示、集成成像三维显示和全息真三维

显示等多个方向的最新进展和研究成果。

该专题的出版得到了领域内众多研究团队的积极响应和倾力支持，在此衷心感谢为本专题提供论文

的所有作者以及为本专题顺利出版做出贡献的所有专家，相信本专题的出版一定能为从事三维成像与显

示技术研究的相关人员提供有益的参考和启发，促进该领域技术和产业的发展与进步。
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